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随着轴承的使用环境越来越多样化，对轴承服役性能的要求也越来越苛刻，目前我国现有的轴承钢种已不能满足或不能充分满足主机对轴承的要求。热等静压氮化硅（HIPSN）是目前被认为最适合用来制造高性能滚动轴承的陶瓷材料。

因此，本人以此为背景，对陶瓷轴承进行了简单介绍。
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